
Micro Cut Hard
Foam Pad

Strona 1 od 1Wysokowartościowa specjalna gąbka do trwałego usuwania drobnych zarysowań,
hologramów i śladów po polerowaniu z wykorzystaniem Micro Cut oraz Micro Cut & Finish.
Zaledwie 25 mm wysokości zapewnia powstawanie niższych sił deformujących, bardzo
wygodną pracę i najwyższą stabilność. Wyjątkowa gęstość materiału, z którego wykonana
jest gąbka, gwarantuje zachowanie twardości nawet podczas polerowania. Dzięki
siatkowatej (piankowej) strukturze i odpowiedniej porowatości pozostawia trwały, dokonały
połysk przy zachowaniu wysokiego stopnia czystości. Frezowane krawędzie zwiększają
elastyczność padu polerskiego, co pozwala na lepsze dopasowanie się do kształtu
polerowanego przedmiotu. Kolor materiału dopasowany do politury zwiększa
bezpieczeństwo procesów. Optymalizacja twardości przy ściskaniu i struktury komórkowej
farb o dużej zawartości części stałych.

Opakowanie
Opakowanie Nr produktu
Ø 76 x 25 mm 9998319
Ø 126 x 25 mm 9998320
Ø 150 x 25 mm 9998321
5x Ø 45 x 25 mm 9998327

Wskazówka
Niniejsze  informacje  dotyczące  produktów  mają  wyłącznie  charakter  poglądowy.  Nie 
mogą  stanowićpodstawy  do  żadnych  roszczeń.  Prosze  sprawdzić,  czy  Państwa 
produkt  nadaje  się  do  danego  przypadkuzastosowania. W zakresie udzielania porad
pozostajemy do dyspozycji.
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